
 
 
 

   
 
Après la première journée qui s’est tenue à Paris La Défense en octobre 2008 et qui a été un fort 
succès, nous vous proposons un deuxième rendez-vous pour approfondir cette thématique qui 
reste un sujet difficile pour notre métier et ce, dans tous les secteurs  d’activités : du produit de 
grande consommation aux applications à haute fiabilité et en environnement sévère. 
 
COMITE TECHNIQUE :   

Yves OUSTEN  Laboratoire IMS 
Gilles POUPON CEA LETI 
Philippe PONS AIRBUS 
Yves STRICOT FCI 
Jean-Marc YANNOU YOLE DEVELOPPEMENT 
  

 
Vous êtes intéressés pour communiquer sur l’un de ces thèmes, faire partager votre expérience,  
et vos innovations sous la forme d’une présentation orale : 
 
- Connectique telecom, datacom, consumer (haute vitesse, 
haute densité, miniaturisation, « rackabilité ») 
 
- Connectique automobile (hybride, puissance, étanchéité, EMC) 
 
- Connectique optique, coaxiale,… 
 
- Connecteurs industriels militaire, aéronautique, aéronautique,… (circulaires, rectangulaires, 
« rackabilité », environnement sévère, fiabilité,…) 
 
- Connectique compatible RoHS (nouveaux matériaux, nouveaux isolants, traitements de surface…)
 
- Technologies de report sur carte : Press-fit, soldering SMT-pin in paste, BGA, interposer,… 
 
- Cables et technologies de cablage : flex, FPC (Flexible Printed Circuit), FFC (Flat Flexible Cable), 
crimping, ultrasonic,… 
 
«Smart connectors » ou connecteurs intelligents intégrant une fonction particulière (filtrage, ESD, 
conditionnement de signal, magnetics) 
 
- Fiabilité, retours d’expérience. 
 
Nous vous invitons à nous faire parvenir vos propositions avec un résumé d’une page sous  
format word avec les indications suivantes : 
 
Nom de votre société. 
Nom du conférencier. 
Les auteurs associés. 
Titre de la conférence. 
Votre texte. 
 
A retourner avant le 3 septembre 2010. 
Notification d’acceptation par le comité technique le 16 septembre 2010. 
 
IMAPS Comite technique Florence VIRETON Tel : +33 (0) 1 39 67 17 73 
       Fax : +33 (0) 1 39 02 71 93    
       E-mail : imaps.france@imapsfrance.org 
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